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1.1 应对方法  

1、 XNS1042 问题批次，自 8 月 1 日起出货的 XNS1042（我司批号为 1828CTa

和 1833CTa），因应广晶圆问题，受生产性漂移影响，以致内部的 1.2V BG

产生器及其相关的 2/3/4V Vref 产生器，在 VDD 电压超过 3.6V 时，有一定

机率未能正常起动及工作，而且不良机率随 VDD 电压的上升而升高，也随

工作温度下降而升高。晶圆 CP 时因只对该功能在 VDD=3.3V 下进行测试，

故未能筛选出不良品。  

针对使用问题批次，用户可以按提供的方法修改源程序，令芯片功能得以

恢复正常，参考文件：《处理 XN1320 问题批次的特别办法 v01.pdf》，  

2、 XNS1042 的 MCU 升级为 B 版本，IC 的内部型号不变，还是选择 XN1320

编译开发，已改善此问题批次的问题，  

3、 IDE0.80 版本烧录升级后的芯片显示 IC not blank，  

4、 IDE 需要升级到 0.83C 版本或以上才能正常烧录，可以不重新编译程序，选

择 0.83C 烧录软件也可以烧录成功，应广官网可以下载到最新 IDE 版本 0.84， 

IDE 是向下兼容的，仍然支持 XNS102、XNS104 的烧录，  

5、 修改补丁的源程序是可以继续烧录升级版芯片的，  

6、 XNS1042 升级 MCU 芯片批次从 1842Cta 开始。  


